M8 M

Solder plus Support

No-Clean-Lotpaste

ERPROBT BEWAHRT GETESTET UND ZUGELASSEN

RGHS

HAUPTMERKMALE

© Geringe Porenbildung bei BGA-
und BTC-Bauteilen

© REACH- und RoHS-konform

© Konsistentes Druckvolumen ab
Flachenverhaltnis > 0,5

© El. sichere Ruckstande mit hohem
Oberflachenwiderstand (SIR)

© Kompatibel mit Schutzbeschichtungen

© Eliminiert Nichtbenetzungs-
Unterbrechungen (NWOs)

VERFUGBARKEIT

M8 ist in mehreren bleifreien Legierungen erhaltlich
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Solder plus Support

Die no-clean-Lotpaste M& wurde fur
anspruchsvollste Anwendungen, u. A. in den
Bereichen Automotive, LED-Beleuchtung und
EMS-Baugruppen entwickelt. M8 l6st Probleme
mit Ultrafine-Pastendruck (AR < 0,50),
NWO-Fehlern und Lunkerbildung bei LED-, QFN-
und LGA-Bauteilen. Das Aktivierungssystem
bietet eine exzellente, dauerhafte Benetzung
ohne Beeintrachtigung der Druckleistung und
kann bis zu drei Monate ungekuhlt gelagert
werden. M8-Ruckstande sind minimal, klar und
kompatibel mit Testnadeln. Sie haben hohe
SIR-Werte und kdnnen ohne vorherige
Entfernung beschichtet werden.

® M8 Erprobt, bewahrt, getestet und
zugelassen.

Ihr AIM-Produktspezialist versorgt Sie gerne
mit einem kostenlosen Muster.




